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货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	X射线光电子能谱仪
	1套
	否




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。
4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。


二、具体技术规格

X射线光电子能谱仪

（一）技术要求：

1、产品名称、数量：X射线光电子能谱仪，总计1台。
2、设备用途说明：
晶圆级X射线光电子能谱仪（XPS）是一种高精度的表面分析技术，能够对晶圆表面及薄膜的化学成分、元素价态、氧化状态等进行原子层级的表征。其在半导体制程中的作用贯穿多个关键工艺环节，尤其在先进制程、三维集成及新材料开发中不可或缺。其数据可为工艺参数调整、缺陷溯源及良率提升提供科学依据。
3、设备规格
3.1 整机系统功能关键性指标
★3.1.1 兼容12吋及其以下任意尺寸晶圆或芯片量测（12吋样品去边5mm），并可保存标准位置快速测试；
★3.1.2  180度半球能量分析器：使用 Ag 为标样进行系统测试时的 Ag3d5/2 半峰宽≤0.55 eV；（需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件）
▲3.1.3  X射线光斑尺寸：通过锐边扫描实测X-Ray 光斑，最小光斑尺寸≤50 μm；（需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件）
▲3.1.4  XPS信号灵敏度：对清洁的Ag标样进行测试，在Ag3d5/2半峰宽不差于1eV的情况下，使用120W、200μm光斑时，系统扫描模式得到的Ag3d5/2峰高≥3,000,000光子数每秒（CPS）；使用12 W、50μm光斑时，系统扫描模式得到的Ag3d5/2峰高≥200,000光子数每秒（CPS）；（需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件）
3.1.5 配备观察样品的光学模块，光学分辨率≤20μm；
★3.1.6 配备用于样品刻蚀的离子源和荷电补偿中和枪，中和模式下对PET标样进行测试，O-C=O的C1s分辨率≤0.85eV；（需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件）
★3.1.7 能够执行点分析、线扫描、面分析、化学态成像、深度剖析、变角AR-XPS；（需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件）
★3.1.8 化学态成像模式：扫描X射线成像模式，每个像素点有对应的图谱；

3.2 超高真空系统
3.2.1 超高真空腔体配合磁屏蔽内衬，搭配可移动支架，方便与其他真空系统对接；系统漏率≤1x10-9 mbar·L/sec；
★3.2.2 分析室应具有完全独立的真空抽气系统，系统充分烘烤后极限真空≤5x10-9 mbar；（需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件）
3.2.3 系统搭配铅玻璃观察视窗，可以实时观察真空内部并屏蔽X射线辐射；

3.3	微聚焦单色化X射线源
3.3.1 电子能量：≥10keV；
▲3.3.2 可移动阳极靶：≥15个阳极点位；（需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件）
3.3.3 单色化晶体：罗兰圆直径≥200mm；
3.3.4 X射线能量：1486.7eV；
▲3.3.5 光斑尺寸：50-400μm可调；（需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件）
3.3.6 最大功率：120W；

3.4 Ar离子源
★3.4.1 离子能量：0.2-4 keV，多能量可选；（需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件）
3.4.2 刻蚀区域：2 mm*2 mm
3.4.3 最大束流：4 μA 

3.5 电子中和枪
3.5.1 电子能量：≤10eV；
3.5.2 电子束流：≥100μA；
3.5.3 中和区域：≥2mm×2mm；
★3.5.4 中和条件自动匹配，适用于所有不导电样品及粗糙表面的精准荷电中和。（需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件）

3.6 12吋晶圆等离子体源
★3.6.1 兼容12吋及其以下任意尺寸样品的等离体子激活处理；（需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件）
★3.6.2 安装于进样室，带有栅网结构；（需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件）
★3.6.3 ICP射频电源频率：13.56 MHz，最大功率：≥2 kW；（需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件）
3.6.4 工作压力：5×10-4 - 0.5 mbar；
3.6.5 工艺气体种类要求：兼容N2、O2、Ar、H2、H2O等常规或功能性工艺气体（出于安全考虑，H2和O2不可混用）； 
3.6.6 进气流速控制要求：采用数字型MFC进行控制，MFC量程需满足管路工艺气体流量需求；

3.7 半球形电子能量分析器
3.7.1 工作距离：≥30 mm；
3.7.2 电子平均半径：≥120 mm；
3.7.3 分析能量范围：5-1500 eV；
3.7.4 通过能范围：1-300 eV；
▲3.7.5 探测器类型：多通道阳极探测器（非荧光屏），通道数：≥120；（需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件）

3.8 光学成像系统
3.8.1观察方向：正上；
3.8.2视场：＞3mm×3mm；
3.8.3分辨率：20μm；
★3.8.4 可对样品托完整拍照，并可用于对分析点进行导航，使得软件可将预先选择的分析区域定位到电子光谱测量系统的视场中；（需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件）

3.9 高精度5轴12吋晶圆台
★3.9.1 兼容12吋晶圆，可以实现偏压等操作；（需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件）
3.9.2 运动行程：X、Y轴≥300 mm，Z轴≥50 mm；
3.9.3 移动精度：≤5μm；
3.9.4 载重：≥1 kg；
★3.9.5 中心可旋转：360°；倾斜范围：0-90º，角度分辨≤±1º；（需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件）

3.10数据采集及分析软件
★3.10.1 自动化数据采集和处理；（需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件）
3.10.2 具有视觉系统；
3.10.3 可控制自动化样品传输和移动；
3.10.4 源项控制（可编程）；
3.10.5 电子能量分析器控制（可编程）；
3.10.6 真空系统控制及保护；
★3.10.7 完整的数据库，支持元素的自动采集与分析；（需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件）
3.10.8 可远程操作主机；

4、配置清单及零配件（包括专用工具）：
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	超高真空腔体
	套
	1

	2
	配套工具
	套
	1

	3
	微聚焦单色化X射线源
	套
	1

	4
	Ar离子源
	套
	1

	5
	电子中和枪
	套
	1

	6
	等离子体源
	套
	1

	7
	半球形电子能量分析器
	套
	1

	8
	光学成像系统
	套
	1

	9
	高精度5轴12寸晶圆台
	套
	1

	10
	数据采集及分析软件
	套
	1

	11
	配套高性能工作站
	套
	1

	12
	配套水冷机
	套
	1

	13
	配套超高真空泵组
	套
	1

	14
	烘烤加热器
	套
	1

	15
	UPS不间断电源
	套
	1





（二）商务要求：

1、技术服务条款：
技术文件：
（1）合同生效后一个月内，中标人需提供详细的设备公共配套设施技术要求和设备布局尺寸图给采购人；
（2）中标人需免费提供两套可用于超净间的中文或英文操作说明书，一套在合同签订后45天内提供给采购人，另一套随仪器包装提供给采购人；
（3）以上文件另需提供一份电子版文件；
（4）中标人需提供中标设备的出厂验机报告。
售后服务要求： 
（1）免费提供技术工程师上门安装、调试及现场培训，培训涉及机器使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据客户的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保采购人能熟练掌握设备使用、数据分析及日常维护保养。供应商售后服务响应时间：提供7*24小时专线技术咨询服务，若电话咨询无法解决故障，则5个工作日内现场解决，重特大故障二周内现场解决。
（2）供应商免费提供技术支持热线电话。
[bookmark: OLE_LINK5]（3）质保期从验收合格之日起，提供货物12个月免费保修服务（保修期内免备件费和人工费）。质保期内正常使用中出现的任何故障，均可保证负责无偿调试及维修，所更换的部件可享受顺延保修期优惠，质保期后可享受优惠价格的零配件供应。
培训要求：
免费提供技术工程师上门安装、调试及现场培训，培训涉及机器使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据客户的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保采购人能熟练掌握设备使用、数据分析及日常维护保养。培训次数不少于2次，时间不少于 5天。

2、包装要求：
应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

★3、交货日期：合同签订后的8个月交货；

[bookmark: OLE_LINK3]4、交货地点：中国科学院微电子研究所（北京市朝阳区北土城西路3号项目指定地）

5、验收标准：
1）仪器设备出厂发货前，供应商应与采购人共同到场验收，出厂验收合格后，再进行发货；仪器设备运抵安装现场后，采购人将与供应商共同开箱验收,并形成经双方认可的记录，如供应商届时不派人来,则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损,采购人有权要求供应商立即补发和负责更换。
2）供应商应提供仪器设备测试方案给采购人确认,供应商有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。仪器设备测试应进行详细记录,测试结束后,由供应商技术人员签字后交给采购人验收。
3）保修期自验货合格之日开始，保修期内供应商要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，供应商要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。 
4）验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于采购文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，供应商必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。
5）验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
6）最终采购人采购仪器设备无法达到正常使用条件，售后服务方在收到最终采购人通知后应及时妥善解决，响应时间不超过48小时，经两次售后维修未能达到最终采购人认可的使用条件时，或以上情形发生后10日内依旧未能解决的，最终采购人有权要求卖方更换符合招标要求的设备、并承担更换的费用，如果更换后依旧不能达到甲方认可的使用条件的，采购人有权启动退货程序，根据法律规定的退货产生的全部费用由卖方承担，包括但不限于律师费，诉讼费、担保费、公证费、差旅费等合理费用。

6、执行的相关标准：国际半导体产业协会（SEMI）标准

7、其它
对仪器设备生产厂家要求：
1）厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。
2）厂家在国内设有技术支持中心及维修中心。

★8、付款方式：
合同签订后支付60%预付款（凭银行保函）；到货前付款30%（凭银行保函）；验收合格后支付10%；

★9、投标报价要求：
（1）本项目不允许采购进口产品。
（2）国产产品与服务报项目现场交货人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。采购人不再另行支付其他任何费用。
（3）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。

10、是否允许采购进口产品：否 

11、采购预算：800万人民币
最高限价：800万人民币

